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二、内容简介
第一章 集成电路行业概述
　　第一节 集成电路行业基础知识
　　　　一 研究范围
　　　　二 IC的分类
　　　　三 IC生产产业链分析
　　　　四 国民经济中的地位与作用
　　第二节 集成电路发展历史
　　　　一 行业发展历程
　　　　二 国内发展历史
　　　　三 行业运行模式
　　第三节 全球IC产业发展状况
　　　　一、全球总体发展状况
　　　　二、全球IC设计行业
　　　　三、全球IC制造行业
　　　　四、全球IC封装测试行业

第二章 中国集成电路行业现状
　　第一节 中国集成电路产能规模
　　　　一 2002-2007年集成电路产量分析
　　　　二 2006-2007年集成电路产量地区分析
　　　　三 2002-2007年大规模集成电路产量分析
　　　　四 2002-2007年大规模集成电路产量地区分析
　　第二节 集成电路行业市场规模分析
　　　　一 2000-2006年行业销售规模
　　　　二 2006年区域市场销售规模
　　　　三 2006年产业链销售规模分析
　　第三节 产业竞争格局分析
　　　　一、区域竞争格局
　　　　二、行业企业竞争格局
　　　　三、内外资规模结构
　　　　四 产业链上下游结构分析
　　第三节 2003-2007年中国IC进出口分析
　　第一节 2003-2007年IC进口分析
　　　　一 2003-2007年中国IC进口规模分析
　　　　二 2006-2007年IC进口来源国分析
　　　　三 2006-2007年IC各省进口分析
　　第一节 2003-2007年IC出口分析
　　　　一 2003-2007年中国IC出口规模分析
　　　　二 2006-2007年IC出口国分析
　　　　三 2006-2007年IC各省出口分析

第四章 集成电路技术发展市场分析
　　第一节 国内外IC技术发展现状
　　　　一 集成电路设计技术
　　　　二 集成电路芯片制造技术
　　　　三 集成电路封装技术
　　　　四 集成电路测试技术
　　第二节 集成电路技术未来发展趋势
　　　　一 面向SOC的设计方法将成为主流
　　　　二 设计线宽不断降低芯片集成度不断增加
　　　　三 EDA工具广泛应用IP复用技术不断完善
　　　　四 纳米级工艺技术深入发展新型工艺技术实用化
　　　　五 主流封装方式将转变新型封装形式将诞生
　　　　六 测试系统高档化集成电路测试成为独立领域
　　第三节 中国集成电路专利分析
　　　　一 总体情况分析
　　　　二 发展趋势分析
　　　　三 竞争实体分析

第五章 产业上游--设计行业
　　第一节 设计行业概况
　　　　一 IC设计行业规模及发展速度
　　　　二 IC设计企业结构状况分析
　　　　三 中国IC设计技术发展水平
　　　　四 IC设计企业的区域格局分析
　　第二节 中国IC设计业SWOT分析
　　　　一 优势分析
　　　　二 劣势分析
　　　　三 威胁分析
　　　　四、机会分析
　　　　五、发展前景分析
　　第三节 IC设计主力厂商运营分析

第六章 产业中游--制造行业
　　第一节 IC制造行业概况
　　　　一、中国IC制造业发展历程
　　　　二、IC制造业市场规模及成长性分析
　　　　三、国内芯片生产线现状分析
　　第二节 IC制造主力厂商运营分析

第七章 产业下游--封装、测试行业
　　第一节 IC封装、测试行业概况
　　　　一 封装测试业市场规模及成长性分析
　　　　二 封装测试企业生产格局分析
　　　　三 国内封装测试技术发展分析
　　第二节 IC封装、测试主力厂商运营分析

第八章 未来行业发展趋势及建议分析
　　第一节 未来产业发展趋势分析
　　　　一 设计业发展趋势分析
　　　　二 制造业发展趋势分析
　　　　三 封装测试业发展趋势分析
　　第二节 (中⋅智林)未来集成电路产业链发展建议
　　　　一 优先发展集成电路设计业
　　　　二 积极发展集成电路制造业
　　　　三 提升封装测试能力
　　　　四 增强关键设备和材料开发能力
　　　　部分图表
　　图表 1 IC按功能结构分类图
　　图表 2 IC产业链示意图
　　图表 3 集成电路产品生产销售模式图
　　图表 4 2000～2007年全球半导体市场（按地区划分）规模 单位：亿美元
　　图表 5 重点研究机构预测全球半导体产业发展一览表
　　图表 7 2004年全球各地区IC设计业规模比较（按收入比较）
　　图表 9 2003-2004年全球模拟IC厂商竞争力比较表 单位：百万美元
　　图表 10 2004全球前十大封装厂排名 单位：百万美元
　　图表 11 2001—2007年1-8月中国半导体集成电路产量一览表 单位：万块
　　图表 12 2001—2007年1-8月中国半导体集成电路产量变化趋势图 单位：万块
　　图表 14 2006年中国半导体集成电路区域产量比例图
　　图表 15 2007年1-8月中国半导体集成电路区域产量比例图
　　图表 16 2001—2007年1-8月中国大规模集成电路产量一览表 单位：万块
　　图表 17 2001—2007年1-8月中国大规模集成电路产量变化趋势图 单位：万块
　　图表 18 2001—2007年1-8月中国大规模集成电路各省产量一览表 单位：万块
　　图表 19 2006年中国大规模集成电路区域产量比例图
　　图表 20 2007年1-8月中国大规模集成电路区域产量比例图
　　图表 21 2000-2006年中国集成电路领域专利申请年度变化图
　　图表 22 2000-2006年中国集成电路领域专利申请成长率年度变化图
　　图表 23 2000-2006年中国集成电路领域国内外专利申请对比图
　　图表 24 中国集成电路领域主要国家专利申请分布图
　　图表 25 中国集成电路领域主要国家专利申请分布技术领域情况
　　图表 26 集成电路领域专利数量排名前20位的专利申请人
　　图表 27 集成电路领域发明专利申请数量排名前5位的国内外专利申请人对比图
　　图表 28 中国集成电路领域专利申请IPC小组分布情况图
　　图表 29 2000-2006年中国集成电路领域IPC小组专利申请变化图
　　图表 30 1999-2004年中国集成电路市场规模 单位：亿元
　　文
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